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Part no. / Part marked/ | Quality class/ | Contact plating/ Capacitance value/ A e s
Art.-Nr. / Bedruckung: Giitestufe: Kontakt Veredelung: Kapazitétswert: Technical specmcatlon/
24-005023 3 Gold flash over nickel Technische Daten:
Gold iber Nickel .
24-005022 5 20 pin hard gold over min. 50 pin nickel | 379 oF + 20 o Working voltage/ 100 VDC
i 20 pin Gold (ber min. 50 pin Nickel p °© Betriebsspannung:
30 pin hard gold over min. 50 pin nickel ;
24-005021 1 30 pin Gold dber min. 50 uin Nickel gturr%n} r?gm,g/.t. S A
24-005033 3 Gold flash over nickel rom e.as ar (.9"
Gold uber Nickel i _ Insulation resistance/ >1GQ
2 |Souniag sl oSN el g0 pr 4 205, | lolaonswidersian
24-005031 1 30 pin hard gold over min. 50 pin nickel Dielectric 424 VDC
” 30 pin Gold iber min.. 50 pin Nickel Withstanding Vo|tage/
24-005043 3 gg&dﬁggslrl‘ic%fﬂf nickel Spannungsfestigkeit (DWV):
24005042 2 20 pin hard gold over min. 50 pin nickel Temperature -25°C ... +105°C
B 20 ””.7 Gold dber min. 50 pin /Y/'cke/ . 1300 pF £ 20 % Working range/
24005041 | ferd s orer i SOk Ungebungstemperatu:
Capacitance value/ see table/
Kapazitatswert: siehe Tabelle

Riveted insert/
Hohiniet

Mounting bracket/
Befestigungswinkel

Grounding bracket/
Erdungswinkel

Mating cycles
(see table)/

Steckzyklen
(siehe Tabelle):

Quality class 1 = 500
Glitestufe 1
Quality class 2 = 200
Glitestufe 2
Quality class 3 = 50
Glitestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Cu alloy, Au over Ni

Kontakt: Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinnt

Insulator/ High temp. PA UL 94 V-0

Isolierkérper:

Shells/ Steel, Sn over Ni

Gehduse:

Riveted insert/ Cu alloy, Sn over Ni

Hohlniet:

Mounting bracket/ High temp. PA UL 94 V-0

Befestigungswinkel:

Grounding bracket/ Cu alloy, Sn

Erdungswinkel:

Installation specification/

Montagedaten:

Solder parameter/
Létparameter:

Solder preheat
temperature/
Vorheiztemperatur:

Solder bath temperature/
Létbadtemperatur:

100 °C for 30 sec./
100 °C fiir 30 Sek.

260 °C for 5 sec./
260 °C fiir 5 Sek.

PCB hole drillings/
Leiterplattenbohrbild:

see sheet 2/
siehe Seite 2

5—@' dim. in mm

D-SUB C-Filter Female 9pos. Solder pin angled 0.370inch
insert, mounting bracket and grounding bracket

peen, tane D-SUB C-Fifer Buchse 9pol. Littit abgewinkelt 940
ST 35072022 Homnebod! HSUB -Filter ucvse po: dtstift abgewin e‘t .40mm
5331_/ 5.07.2022| Lahmonkiher Einsatz, Befestigungswinkel und Erdungswimkel
scale/Masstab:
. dwg no / DIN-
: ®
Index:  a Original o ”\I.I-' Z-pr: 24K1A2302 A3
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F | E | D B |

4




ment of damages.
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PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)
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‘5’@ dim. in mm D-SUB C-Filter Female 9pos. Solder pin angled 0.370inch
insert, mounting bracket and grounding bracket
peen, tane D-SUB C-Fifer Buchse 9pol. Littit abgewinkelt 940
drawn/]os 072022 Henneboel > eHIer BUGNSe poi. ZOISHHt abgewinieit 2. 20mm
237?9_/ 5.07.2022| Lahmonkiher Einsatz, Befestigungswinkel und Erdungswimkel
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